
2020 年度 第 1 回 乾燥分科会のご案内   
 

一般社団法人 日本粉体工業技術協会 
  乾燥分科会 

 
 コーディネータ 京都大学名誉教授 田門 肇 
 副コーディネータ 静岡大学准教授 立元雄治 
 代表幹事 月島機械株式会社 諏訪 聡 
 副代表幹事 株式会社大川原製作所 飯田晃弘 
 担当幹事 月島機械株式会社 佐藤澄人 
 
背景 
貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
平素より当会活動にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。  
 
さて、2020 年度の第 1 回乾燥分科会として、「微粒子の乾燥技術」をテーマとした講演会を実施します。 
最近の化学品、医薬品、電子・光学材料などの様々な分野では、素材粒子の微粒子化による高機能化・多機能化が

求められております。今回、その中での「微粒子の乾燥技術」に関するご講演を頂きます。 
 
何かとご多用とは存じますが、多数ご参加の上、最新技術の情報交換の場としてご活用下さい。 

敬具 
記 

 
1. 主催 ：（一社）日本粉体工業技術協会 乾燥分科会 

 
2. 日時 ：2020 年 11 月 27 日 13:00～ 
 
3. 開催場所 ：本分科会は Web にて開催いたします。 

 ＊Web システムは Microsoft Teams を使用し、参加者に別途ご案内します。 
 

4. 開催プログラム 
13:00～13:05 開会の挨拶 乾燥分科会コーディネータ   
  京都大学  田門 肇 
 
13:05～14:05 『蛍光を利用した粒子の乾燥過程、凝集状態のモニタリング』 
  京都大学工学研究科化学工学専攻 
     佐野 紀彰 
 
14:05～15:05 『超臨界流体を用いた金属微粒子コーティング』          
 静岡大学学術院工学領域化学バイオ工学系列 
    岡島いづみ 
 
15:05～15:10 休憩 
 
15:10～15:40 『マイクロパウダードライの活用 ‐医薬から電子材料まで‐』       
 株式会社アルバック 電子機器事業部  
 産業機器部技術課  松林 大夢 
 
15:40～16:10 『媒体流動乾燥機（MSD）による微粒子製造』  
 株式会社奈良機械製作所 
    篠田 考史 
 
16:10～16:40 『噴霧乾燥法による微粒子製造技術の紹介』          
 大川原化工機株式会社 
 開発部  根本源太郎 
 
16:40～16:45 閉会の挨拶          乾燥分科会副コーディネータ 
 静岡大学大学院  立元雄治  



5. 参加費用 ：  
     会員  3,000 円 （会員企業の従業員を含む） 
  非会員  5,000 円 
 
 参加費は下記の銀行口座に振り込みをお願いします。（振込手数料については参加者にてご負担願います。） 
  
 りそな銀行茂原支店 諏訪聡 普通口座１４３０６６７ 
   
 振込銀行の振込明細書を領収書と代えさせていただきます。 
 （領収書の発行が必要な場合はご連絡願います。追って郵送いたします。） 
 
6. 募集人員 ： 40 名 

 
7. 参加申込 ：    
 株式会社大川原製作所 飯田 晃弘 宛 

住所:〒421-0304 静岡県榛原郡吉田町神戸 1235 TEL: 0548-32-9741   FAX: 0548-32-6844 
E-mail a-iida@okawara-mfg.jp 
（参加申込は E-mail にてお願い致します。） 
 
事前登録完了後に Teams の招待状をお送りいたします。 
 

8. 参加申し込み締め切り 
2020 年 11 月 13 日（締め切り日厳守） 

 
9. 参加方法並びに注意事項 

(ア) 招待状に記載の URL より Webinar にご参加ください。 
参加のご登録いただいていない方への案内転送はご遠慮願います。  
（登録以外のお名前で参加された場合には、退出措置をとる場合があります。） 

(イ) 円滑な進行のため、ヘッドセットなどのご使用にご協力をお願いします。 
(ウ) 当日の会議の録音、画面の写真撮影は、ご遠慮願います。 
(エ) システムの不調などで発表・聴講不能や音声・画像が途切れる等のトラブルが発生する可能性がありますが、

参加費の返金は致しません。ご了承ください。 
(オ) その他、Teams ご案内、講演資料 PDF、諸注意事項につきましては、11 月 20 日までに参加者宛にメール

にてご連絡します。 
 
 

2020 年度第 1 回 乾燥分科会 参加申込書 
参加者名 勤務先・所属 勤務先住所 TEL E-mail 会員・非会員 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

以上     名参加いたします。 
 
 
 
個人情報の取り扱いにつきましては、当協会規定に基づき、分科会の運営及び管理にのみ使用いたします。 
詳細につきましては下記の URL（個人情報保護方針）をご参照ください。 
 
http://appie.or.jp/privacy/ 
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